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Advanced Solutions in Flow Control



Chemical supply

가스공급소

VMPVMB

가스정제기 가스분배기 반도체 소자 생산 설비



_2026.1Q

)_2025.07

‘26~’28년 누적 $374B 투자, 연평균 약 9% 성장 전망

세계 반도체 장비 시장 ~27년까지 3년간 528조원 전망"











I사, M사 Supplier 등록 (2026)

- 글로벌 Chipmaker 시장 확대

L사, A사 공급 품목 확대

- 글로벌장비사 시장 확대

Hastelloy 시장 진입 및 확대

- 고부가 소재 적용시장 시장 선도

항공 우주, 바이오, AI, 수소 시장 확대

- 고부가 산업군 진입



[ 주요고객사 ]

◆ 시공 부품 신규 시장 : I사, M사, T사

◆ 장비 부품•모듈 : A사, L사, ,               ,
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＊Bulk Specialty Gas Supply System





파트너십 경과 년수업체

21

20

8A사(’18~)

4L사(’22~)

2H사(’24~)

2T사(’24~)

1M사(’26~)

1I사(’26~)

삼성전자
SK Hynix

■ 시공 부품 고객사

■ 장비 부품 고객사

T사

JSK, CKD
Yutaka

A사, L사
I사, M사



정부과제

민간기관고 객 사

다층 기공 구조





고정밀
가공 기술

극청정
표면처리

기술

나노입자
여과 기술

청정
용접기술

BIO

• ASME BPE 인증 기반
초고청정 유체 시스템

Aerospace AI • 수소

• 극저온 유체 공급용 밸브
• 산화제∙연료 공급 시스템 모듈

• AI 서버∙데이터센터 냉각배관
• SOFC용 배관

정부과제 기반 상용화 준비 모델

한화 에어로스페이스 B사





BSGS Pipe

VIM-VAR 
Tube

Tube Valve

T사 H사

M사I사



V/V, Regulator Tube / Pipe

Filter/Diffuser Fitting

원가 경쟁력 신속한 납기 대응 공급망 일원화

VMB Line Canister

Gas Box VALVE BOX



고부가 소재 적용시장 시장 선도 → ASP 상승 → 매출 성장 및 수익성 향상

---- 왜 Hastelloy인가? ----

초미세 공정 확대 → 고부식 Gas 사용 증가

고온·고부식 환경 대응 필수

기존 소재(STS) 한계 → 고내식 소재 수요 증가

시장 규모 확대 (2023 → 2032 : 9.5% up)

FilterValve Regulator Tube Module

Hastelloy Full Line-up 확보

<주요 고객사 및 승인현황>

Tube 실장 평가 중 (‘26.2Q완료)

밸브 제품 수주 후 제작 중
모듈 협의 시작

Tube 승인완료, 양산 중(’26.1Q승인)
FAB 현장구조 기반 당사추정

Administrator
텍스트박스
  I사 : 

Administrator
텍스트박스
 L사 : 



제 품

(T사)(T사)(Equipment)(End Customer)

제 품

(Equipment)(T사)(A사, Jusung)(A사)(T사,K사, L사, Jusung)(Equipment)(End Customer)

납 품 중(Qualified)

(장비 Application 확대와 Global 고객 기반 확장)

LOTO Type

평 가 중(In Progress) 개 발 중(Planned)

• GAS FILTER (Hastelloy)
- INLINE
- IGS(Tube, Cup)

• GAS Block (Hastelloy)
- L사 S/P제출 예정

• Valve (New Product)
- Promotion  진행중



차별화된 사업 구조 기반 구조적 원가 및 납기 경쟁력 확보

• Tube, Fitting, Valve, Filter 등

주요부품 직접 생산

• UHP 용접 기술확보

• 수직 계열화 경쟁력

• 부품 생산 내재화

→ 공급망 리스크 최소화

• 납기 대응력 우위

• 원가 경쟁력 확보

2020년~
OLED, CVD, PVD A사

2025년~
Gas Sub-Assembly

2026년~
Etch, DepositionL사

품목 확대 추가(확장)

2026년~
신규 확장, 품목 확대

Critical Part로 품목 확장

A사

L사




